
『 今を測る︕ 』
～ 2Dから3Dへ、次世代の業務スタイルを変革する ～

株式会社ニコン・トリンブルと有限会社アイエスは、「 Trimbleフェア2019 」を開催致します。近い
将来 “測量・建設・土木”に関連する業務の全プロセスの中で、『設計を意識した3次元データの活用』が
必要になる時代がやって参ります。
私どもは、これらの“ハカル業務”に従事されている全てのお客様に、最新技術、ベストな製品と様々な

ご提案を、Trimbleフェアにていち早くご紹介いたします。我々の総合ソリューションをこの機会に是非、
ご体感下さい。皆様のご来場を、スタッフ一同お待ち申し上げます。

『 未来を測る︕ 』
～ 2Dから3Dへ、次世代の業務スタイルを変革する ～

あ す

13:00 ～ 17:０0 まで

8月8日（木） 大分会場

大分イベントホール
〒870-0815 大分市南春日町12番5号

TEL：097-546-1500

Trimbleフェア2019Trimbleフェア2019
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『 未来を測る︕ 』
～ 2Dから3Dへ、次世代の業務スタイルを変革する ～

あ す

iｎ大分



Trimbleフェア2019 テクニカルセミナー

『未来』を測る。 次世代の業務スタイルを変革する
トリンブル総合ソリューション『未来』を測る。

来たる。測量成果の3次元化

Seminar 1

展示会・セミナーお申込欄

貴社名

予定参加
貴社人数御芳名

ご来場者様限定記念品

展示会
のみ参加

※各セミナーには、席に限りがございます。予めお申込み頂きますようお願い申し上げます。

サーベイ営業部

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル

ご参加につきましては、お申込欄に〇をご記入の上、
下記番号へＦＡＸをお願いします。

ご連絡先
電話番号

TEL  03-5710-2596

Trimbleフェアのセミナーにご参加のお客様全員
にもれなく、オリジナル「マグカップ（1個）」をプレ
ゼントいたします。

名様

13:30～

Seminar 1
13:30 ～

Seminar 2
14:30～

Seminar 3
15:30～ 16:0～

３Dデータからラクラク現況平面・縦横断作成

Seminar 2

TBC⇒TOWISE連携で３次元点群・オルソ画像を利用した成果作成のご提案

14:30～

Seminar 3
15:30～

唯一無二のスキャニングトータルステーション TrimbleSX10を使った３D実測体験会

45分

45分

体験会!！ 次世代３DスキャナSX10 観測体験～データ展開

あ す

14:15

30分

15:15

16:00

入場
無料

8月8日（木）

お申込み FAX番号

有限会社 アイエス 宛

〒818-0132 福岡県大宰府市国分1-13-25

TEL 092-918-6939 FAX  092-918-6938

大分イベントホール１F

092-918-6938

公共測量における断面作成、3次元成果に関する最新情報

有限会社 アイエス

http://iscom.jp/


